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一、行业主管单位、主要法律法规和政策

1、行业主管单位和监管体制

半导体专用设备行业的主管部门主要为工信部和科技部，行业自

律组织主要为中国半导体行业协会和中国电子专用设备工业协会。

（1）工业和信息化部

主要负责研究拟定信息化发展战略、方针政策和总体规划；推动

产业结构战略性调整和优化升级；拟定本行业的法律、法规，发布行

政规章，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业

的发展方向进行宏观调控。承担电子信息产品制造的行业管理工作；

组织协调重大系统装备、集成电路等基础产品的开发与生产，组织协

调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产

化；促进电子信息技术推广应用。

（2）科技部

主要负责拟定国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国

外智力规划和政策并组织实施；牵头建立统一的国家科技管理平台和

科研项目资金协调、评估、监管机构；拟定国家基础研究规划、政策

和标准并组织实施；编制国家重大科技项目规划并监督实施；牵头国

家技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相

关政策措施并监督实施等。



Corpyright©cz99

corpyright@zb99

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内

容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/248007000104007003

https://d.book118.com/248007000104007003

